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國立清華大學半導體研究學院 

碩博士生出席國際會議發表論文補助申請表 
                                                                     製表日期：112.12.14 

修改日期：114.01.02 

申請人 中文： 
英文： 

部別 
及年級 

□設計 □材料 □元件 □製程 
年級： 

 

聯絡方式 校內分機: 
手機: 

學號   

碩/博 □碩士  □博士  

會議 
名稱 

英文：  

中文：  

會議時間 自     年     月     日至     年     月    日 
(會議舉行日前一個月前提出申請) 

地點(國、

州、城市)  
 

所屬國際學術

組織名稱 
英文： 
 

中文： 
 

 

會議主辦單位

名稱、國家 
英文： 
 

中文： 
 

 

擬發表 
論文題目 

英文： 
 

中文： 
 

本篇論文主要指導及共同指導教授： 
 

論文所屬領域： 
 

大會排定論文發表方式：□oral   □poster  □others：                 
 

大會是否已補助費用：□否       
□是：□機票費          元  □生活費         元  □註冊費       元  □其他 

 

向其他機構申

請補助情形 

□ 有 
□ 機構名稱：                     金額： 
□ 機構名稱：                     金額： 
□ 機構名稱：                     金額： 

以上共計：                  元 
□ 無 

 

向學院提出 
經費補助 

 
□ 機票費   ________________   元   
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□ 報名、註冊費     ________________  元 

□ 生活費      _______________   元 

□ 其他項目： ______________，______________ 元 

  

檢附文件 
（請依編號順

序由上而下排

放） 

1. 申請表 
2. 擬發表之論文摘要。 
3. 主辦單位之邀請函，或論文被接受之證明文件影本（尚未接到邀請函或

論文接受函者，應先繳交投稿證明，並於出國前補繳邀請函或論文接受

函，否則不予核定）。 
4. 國際會議日程表、會議主辦單位簡介 
5. 未獲其他單位補助之證明文件 

註： 

1. 請優先向國科會提出補助申請。 

2. 最高補助額度上限：（一）亞洲地區：每人新臺幣一萬元。（二）其他地區：每人新臺幣二

萬五千元。 

3. 【提醒】學生發表論文之單位名稱須為【半導體研究學院】 

 

簽章 

申請學生簽名 指導老師簽章 部主任簽章 

 

 

 

 

 

  

半導體研究學院填寫： 

通過會議 
_____學年度____次院務會議。 

日期： 

申請結果/ 

核定金額 

 

經費項目： 

□ 機票費    ________________   元   

□ 報名、註冊費     ________________  元 

□ 生活費      _______________   元 

□ 其他項目： ______________，______________ 元 

 

院辦經手人 

簽章 
 

 


